
 
 

 

A 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS 
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E COMPRAS 
CONTRATAÇÃO 106583 
EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 063/2024 
DATA DE ABERTURA: 09/09/2024 ÀS  14:30HS(DF) 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
1. O OBJETO 

 
1.1.  Aquisição de Solução para processamento, armazenamento de Dados e ativos de redes, com a finalidade de atender as necessidades demandadas no MPGO, 
conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de referência, Anexo I, e demais disposições fixadas neste edital. 

LOTE 03 – SERVIDOR TIPO III 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
 

UNID. 
QTD 

VALOR UNITÁRIO 
COM ICMS 

VALOR TOTAL 
COM ICMS 

VALOR 
UNITÁRIO SEM 

ICMS 

VALOR TOTAL 
SEM ICMS 

01 SERVIDOR DE RACK – TIPO III – SERVIDOR COM ARMAZENAMENTO 
MECÂNICO 
 
3.1. GABINETE:  
3.1.1. Gabinete para instalação em rack de 19” através de sistema de 
trilhos deslizantes;  
3.1.2. Altura de no máximo 2U;  
3.1.3. Deve possuir 24 (vinte e quatro) slots (baias) de 3,5 polegadas do 
tipo hot-swap com acesso externo – vedadas soluções que necessitem 

Un 24 R$  433.333,45 R$  
10.400.000,28 

R$  351.000,00 R$  8.424.000,00 



 
 

 

de remoção de tampa do gabinete para acesso a disco -, sendo 
obrigatório, 12 (doze) baias frontais adicionadas de mais 12 (doze) baias 
centrais, dispostas atrás das baias frontais;  
3.1.4. Deve possuir, no mínimo, 4 slots (baias), do tipo hot-swap, para 
discos destinados cache, dispostas na parte traseira (baias externas), 
com no formato físico 2,5” ou 3,5” (U.2), EDSFF ou E3.S, com conexão 
NVME e 4 vias de PCI-Express 4.0, ou superior;  
3.1.5. Deve possuir, no mínimo, 2 slots (baias), para discos destinados ao 
sistema operacional, dispostas na parte interna, frontal ou traseira, com 
cage/adaptador em qualquer formato físico (3,5”, 2,5”, M.2, 7mm, 
EDSFF, etc...), desde que as unidades de armazenamento suportem 
conexões SATA, SAS ou NVME/PCI-Express de pelo menos 6Gbps e RAID 
1. São vetadas e não serão aceitas:  
3.1.5.1. Soluções baseadas em cartões de memória (Cartões SD, Mini SD, 
etc...);  
3.1.5.2. Soluções que necessitem de abertura de gabinete para 
substituição;  
3.1.5.3. Soluções que usem protocolo USB;  
3.1.5.4. Soluções que sejam externas ao gabinete (ex.: pen-drive);  
3.1.5.5. Soluções que necessitem do desligamento/reinício do 
equipamento durante a substituição.  
3.1.6. Deve possuir botão liga/desliga com proteção para prevenir o 
desligamento acidental ou, possuir função de desabilitar o botão;  
3.1.7. Possuir display LCD ou LEDs no painel frontal do gabinete para 
exibição de alertas com objetivo de monitorar o funcionamento dos 
componentes do servidor;  
3.1.8. Deverá ser entregue junto com o servidor, um kit de fixação para 
rack, do tipo retrátil, permitindo o deslizamento do servidor a fim de 



 
 

 

facilitar sua manutenção;  
3.1.9. Vir com braço ou apoio para o cabeamento de rede e elétrico de 
forma a acompanhar o kit de fixação;  
3.1.10. Possuir projeto tool-less, ou seja, não necessita de ferramentas 
para abertura do gabinete e instalação/desinstalação de placas de 
expansão;  
 
3.1.11. Deve possuir sistema de ventilação redundante e hot-pluggable 
para que a CPU suporte à configuração máxima e dentro dos limites de 
temperatura adequados para o perfeito funcionamento do 
equipamento, e que permita a substituição mesmo com o equipamento 
em funcionamento.  
 
3.2. FONTE DE ALIMENTAÇÃO:  
3.2.1. Mínimo de 2 (duas) fontes, suportando o funcionamento do 
equipamento em sua configuração máxima;  
3.2.2. As fontes deverão ser redundantes e hot-pluggable, para 
automaticamente permitir a substituição da fonte principal em caso de 
falha, mantendo assim o funcionamento do equipamento;  
3.2.3. A fonte deve ter potência mínima de 1100 watts e suportar a 
configuração máxima do equipamento, com certificado 80 Plus Platinium 
(94% de eficiência a 50% de carga em 220 Volts) ou Titanium (96% de 
eficiência a 50% de carga em 220 Volts);  
3.2.4. As fontes devem possuir tensão de entrada de 200VAC a 240VAC 
a 60Hz;  
 
3.3. PROCESSADOR:  
3.3.1. Equipado com 1 (um) ou 2 (dois) processadores somando, no 



 
 

 

mínimo, 32 (trinta e dois) núcleos físicos, com arquitetura x86;  
3.3.2. Deverá implementar mecanismos de redução de consumo de 
energia compatível com o padrão ACPI e  
controle automático para evitar superaquecimento que possa danificá-
lo;  
3.3.3. Litografa (Lithography) máxima 14nm;  
3.3.4. Frequência de clock interno de no mínimo 2.0GHz;  
3.3.5. Memória cache: mínimo de 30MB;  
3.3.6. Suportar, no mínimo 768GB de Memória;  
3.3.7. Controladora de memória com suporte a DDR5 de no mínimo 
4400MHz, oferecendo no mínimo 8 canais de memória;  
3.3.8. Suportar 64, ou mais, PCI-Express lanes 4.0 ou 5.0;  
3.3.9. TDP de 150W a 400W, por processador;  
3.3.10. Suporte à tecnologia de virtualização de forma atender várias 
plataformas virtuais;  
3.3.11. Compatíveis com a Plataforma Virtual VMWare versão 8.0 ou 
posterior, Windows Server 2022 ou posterior;  
3.3.12. Processadores de referência: Intel Xeon 5416S, 5418Y, 
6426Y(Perfil TDP 185W), 6448H(Perfil TDP 225W ou 250W) ou AMD Epyc 
9124, 9334;  
3.3.13. Para os casos em que o equipamento não esteja equipado com 
os processadores de referência, serão aceitos processadores 
equivalentes, desde que mantidos os requisitos mínimos já descritos e 
que o equipamento que possua pontuação base mínima no SPEC 
CPU®2017 Integer Rate Result 
(https://www.spec.org/cpu2017/results/rint2017.html) com valor de 
250 ou mais pontos.  
 



 
 

 

 
3.4. CIRCUITOS INTEGRADOS (CHIPSET) E PLACA MÃE:  
3.4.1. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador, 
com suporte ao barramento de comunicação com o processador;  
3.4.2. Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots PCI Express 4.0 (ou 5.0) com 
acesso traseiro;  
3.4.3. Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento, 
desenvolvida especificamente para o modelo ofertado. Não serão 
aceitas placas de livre comercialização no mercado;  
3.4.4. Deve suportar tecnologia de gerenciamento remoto por hardware 
fora de banda ou “Out of Band” com firmware (chip) integrado para 
armazenar e disponibilizar informações sobre configuração e status do 
equipamento, mesmo quando este estiver totalmente desligado ou com 
o sistema operacional hibernado ou inoperante;  
3.4.5. Possuir módulo TPM 2.0, ou superior.  
 
3.5. MEMÓRIA:  
3.5.1. Suportar a capacidade mínima de memória RAM em 1 (um) 
Terabyte.  
3.5.2. Entregar, no mínimo, 256GB de memória RAM com módulos 16GB;  
3.5.3. Módulos de memória RAM tipo DDR5 RDIMM (Registered DIMM) 
com tecnologia de correção ECC (Error Correcting Code) e velocidade de 
4800MHz, ou superior;  
3.5.4. Todos os módulos de memória devem ser idênticos.  
 
3.6. CONTROLADORA DE VÍDEO:  
3.6.1. Tipo: On board ou placa de vídeo;  
3.6.2. Barramento compatível: PCI ou PCI Express;  



 
 

 

3.6.3. Capacidade da memória cache de vídeo ou da placa de vídeo: 
mínimo de 16 MB (dezesseis) megabytes);  
3.6.4. Resolução gráfica de 1280 x 1024 pixels ou superior.  
 
3.7. BIOS E SEGURANÇA:  
3.7.1. BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter 
direitos copyright sobre essa BIOS, comprovados através de atestados 
fornecidos pelo fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções 
em regime de OEM ou customizadas;  
3.7.2. A BIOS deve possuir o número de série do equipamento e campo 
editável que permita inserir identificação customizada podendo ser 
consultada por software de gerenciamento, como número de 
propriedade e de serviço;  
3.7.3. A BIOS deve possuir opção de criação de senha de acesso, senha 
de administrador ao sistema de configuração do equipamento;  
3.7.4. Atualizável por software;  
3.7.5. Estar apta a direcionar a inicialização do sistema por uma imagem 
em um servidor da rede.  
 
3.8. PORTAS DE COMUNICAÇÃO:  
3.8.1. Todos os conectores das portas de entrada/saída devem ser 
identificados pelos nomes ou símbolos;  
3.8.2. Possuir, no mínimo, 2 (duas) interfaces USB versão 2.0 ou superior;  
3.8.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) porta de vídeo traseira - padrão VGA 
(DB-15), HDMI ou DisplayPort.  
 
3.9. INTERFACES DE REDE ETHERNET 1G:  
3.9.1. Possuir, no mínimo, 02 (duas) interfaces de rede Ethernet Base-T 



 
 

 

de, no mínimo, 1Gbps;  
3.9.2. Conformidade: IEEE: 802.3ab (1 Gb Ethernet), 802.1q (VLAN), 
802.3ad (agregação de link);  
3.9.3. As interfarces poderão ser oferecidas on-board, via placas 
adaptadoras ou através de transceivers Base-T de 1Gbps, compatíveis 
com a interface 10/25 - Não serão aceitos adaptadores USB para 
Ethernet;  
3.9.4. Vir acompanhado de 6 cabos UTP CAT6 de 3 metros.  
 
3.10. INTERFACE ETHERNET 100G:  
3.10.1. Possuir, no mínimo, 02 (duas) controladoras com 02 (duas) 
portas, cada, (dual-port) com interfaces de rede de 100Gbits/s;  
3.10.2. Quadro de Ethernet: 1500 bytes ou 9600 bytes (jumbo frame);  
3.10.3. Permitir boot PXE;  
3.10.4. Compatibilidade com Ethernet 100/40/25/10Gbps;  
3.10.5. Conformidade: IEEE 802.3bj, IEEE 802.3bm, IEEE 802.3ba, IEEE 
802.3ad ou 802.1AX Link Aggregation, IEEE 802.1Q, 802.1P(VLAN tags 
and priority);  
3.10.6. TCP/UDP/IP stateless offload  
3.10.7. LSO, LRO, checksum offload  
3.10.8. Interface padrão QSPF28 ou QSFP56;  
3.10.9. Suporte a cabo optico ativo AOC (Active Optical Cable);  
3.10.10. Deve vir acompanhado de 2 (dois) transceivers – um para cada 
controladora - de 100Gbps QSFP28/QSFP56 para MPO/MPT SR4 com 
alcance de 100m em fibra OM4.  
3.10.10.1. O transceiver deve ser capaz de suportar os seguintes modos 
e velocidades:  
3.10.10.2. 100Gbps para 100Gbps (MPO-MPO);  



 
 

 

3.10.11. Deve vir acompanhado de 3 (três) cabos óticos OM4 MPO/MPT 
para 4xLC (Breackout) com 3 a 5 metros de comprimento.  
 
3.11. CONTROLADORA RAID INTERNA – SLOTS 3,5 POLEGADAS:  
3.11.1. Possuir, no mínimo, 24 conexões internas SAS de 24Gbps;  
3.11.2. Conexão PCI-Express 4.0 x8 ou superior;  
3.11.3. Suporte a recursos de hot swap para as unidades de disco rígido;  
3.11.4. Suportar Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology 
(SMART);  
3.11.5. Possuir, no mínimo 8GB, de memória cache Flash Backup Write;  
3.11.6. Acompanhar bateria ou supercapacitor;  
3.11.7. Suportar os modos RAID 0,1,10,5,6 e 60;  
3.11.8. Capacidade mínima de 6 milhões de IOPS (será aceita a 
especificação do chip da controladora caso o equipamento não possua 
na descrição);  
3.11.9. Suportar discos spare;  
3.11.10. Suportar modo IT/HBA para uso em SDS (Software Defined 
Storage) – na ausência dessa funcionalidade, deverão ser fornecidos 
cabos, componentes e controladora HBA necessários para conversão;  
3.11.11. Permita detecção e recuperação automática de falhas e 
reconstrução, também de forma automática, dos volumes de RAID sem 
impacto para as aplicações e sem necessidade de reiniciar o 
equipamento.  
 
3.12. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO:  
3.12.1. Entregar 480TB(436TiB) distribuídos em, no mínimo, 24(vinte e 
quatro) unidades, idênticas, de discos,  
instalados nas baias frontais e traseiras, hot-swap, com interface SAS 



 
 

 

12Gbps, mínimo de 7200rpm, destinadas ao armazenamento de dados;  
3.12.2. Entregar 2(duas) unidades com capacidade mínima de 240GB, 
cada, idênticas, de discos sólidos (SSD), com interface SATA, SAS ou 
NVME, com interface mínima de 6Gbps, com velocidade sequencial de 
Gravação/Leitura de, no mínimo, 250/450MB/s, durabilidade mínima de 
0.5 (DWPD), proteção contra falha elétrica, configurados em RAID1 e 
destinados ao sistema operacional;  
3.12.2.1. Entregar, no mínimo, 4(quatro) unidades com capacidade 
mínima de 6TB, cada, idênticas, de discos sólidos (SSD), instalados em 
baias traseiras, com interface NVME, 4 lanes PCI-Express 4.0, ou superior, 
no formato EDSFF (E3.S, E1.S, E1.L) ou no formato de 2,5 polegadas 
(U.2/U.3) ou 3,5 polegadas, idênticas, hot-swap, destinadas ao 
armazenamento de dados, com velocidade de Gravação/Leitura de, no 
mínimo, 150K/1.000.000K IOPS (Random 4kb), durabilidade mínima de 3 
(DWPD), e proteção contra falha elétrica, destinados a cache – Os discos 
devem estar em slots/baias com acesso externo;  
3.12.3. Todas as unidades de discos rotativos de 3,5 polegadas devem 
estar conectadas na controladora RAID e contidas na matriz de 
compatibilidade do fabricante.  
3.12.4. Todas as unidades de discos NVME devem estar conectadas via 
conexão PCI-Express 4.0/5.0, de 4 vias e contidas na matriz de 
compatibilidade do fabricante.  
 
3.13. SISTEMA OPERACIONAL:  
3.13.1. O servidor deverá ser ofertado SEM sistema operacional;  
3.13.2. O fabricante deve disponibilizar na sua respectiva web site, 
download gratuito de todos os Drivers dos dispositivos, BIOS e Firmwares 
para o equipamento ofertado;  



 
 

 

3.13.3. Apresentar declaração do fornecedor informando que todos os 
componentes do objeto são novos (sem uso, reforma ou 
recondicionamento) e que não estão fora de linha de fabricação;  
3.13.4. O modelo do equipamento ofertado (incluindo placas 
adaptadoras) deverá suportar os sistemas operacionais:  
3.13.4.1. Windows Server 2022 x64 e R2 x64, ou versão posterior. Esse 
item deverá ser comprovado através do HCL (Hardware Compatibility 
List) da Microsoft no link: http://www.windowsservercatalog.com; 
também serão aceitos declaração ou material do fornecedor informando 
a compatibilidade do produto;  
3.13.4.2. Linux em pelos menos uma das seguintes distribuições: Red Hat 
9.0 ou Oracle Linux 9.0 ou Ubuntu 22.04, ou versões posteriores;  
3.13.5. O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema 
de virtualização VMware ESXi 8.0 ou posterior. Esse item deverá ser 
comprovado através do Compatibility Guide da VMware no link: 
http://www.vmware.com/resources/compatibility.  
3.14. GERENCIAMENTO E INVENTÁRIO:  
3.14.1. Deve permitir que administradores de suporte a TI possam 
executar tarefas de gerenciamento remoto “por hardware” fora de 
banda ou “out of band” no parque instalado de máquinas, totalmente 
independente do estado de operação do hardware e do sistema 
operacional, inclusive com os mesmos ou inoperantes ou desligados;  
3.14.2. O fabricante do equipamento deve disponibilizar software de 
gerenciamento e inventário que permita o gerenciamento centralizado 
dos equipamentos ofertados através da rede LAN por meio de console 
de gerenciamento WEB. A solução deve ser do mesmo fabricante dos 
equipamentos ofertados, não sendo aceitos soluções em regime de OEM 
ou customizadas;  



 
 

 

3.14.3. Deve possuir as seguintes funcionalidades/recursos:  
3.14.3.1. Inventário de hardware, versão de BIOS, configuração e 
atualização de BIOS;  
3.14.3.2. Relatórios de inventário de hardware e/ou configuração de 
BIOS. Permitir a customização desses relatórios através da utilização de 
filtros;  
3.14.3.3. Atualização de BIOS, individual ou por grupo gerenciado, de 
forma remota;  
3.14.3.4. Monitoramento da saúde do equipamento e emissão de alertas 
de falhas de hardware e abertura do gabinete. Encaminhamento dos 
alertas por e-mail ao responsável;  
3.14.3.5. Permitir ligar e reiniciar os equipamentos remotamente;  
3.14.3.6. Monitoramento de temperatura;  
3.14.3.7. Monitoramento da velocidade e funcionamento dos 
ventiladores;  
3.14.3.8. Monitoramento da tensão de alimentação;  
3.14.3.9. Suportar o padrão SNMP.  
 
3.15. ACESSÓRIOS:  
3.15.1. Devem ser fornecidos junto com o equipamento, todos os 
acessórios e cabos necessários para o pleno funcionamento do mesmo.  
3.15.2. Deverá acompanhar cabo de alimentação para cada fonte de 
alimentação fornecida no padrão C-14 compatíveis com as PDU (AP8853) 
da APC, REFERÊNCIA (APC AP8704S), de comprimento mínimo de 1,8 
metros. 
MARCA: DELL 
MODELO:POWEREDGE R760XD2 
CATÁLOGOS DISPONÍVEIS: LOTE III – SERVIDOR TIPO III 

https://clickti.sharepoint.com/:f:/s/GOVERNO/Eqw_IDWTORROjFaqtdXhIWsB72bIzzdi357VedLvuaDqyg?e=2CgVwd


 
 

 

 
2) VALIDADE DA PROPOSTA 

 
- O prazo de validade da proposta  será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 
 
3) PRAZO DE ENTREGA E LOCAL DE ENTREGA 

 
- O prazo máximo de entrega será de até 60(sessenta) dias a partir do recebimento da nota de empenho, ou no caso de haver contrato formal, a partir da data de sua assinatura. 
-  A entrega dos equipamentos será no  Ministério Público do Estado de Goiás, em Goiânia-GO – sito à Rua 23, esq. Com a Av. Fued José Sebba, Qd.A 06, Lts. 15/24 (sede) e 
Rua 32, Quadra A-17, Lote 18 (Anexo) – Jardim Goiás.  
 
4) PRAZO GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 
- A garantia  e suporte técnico para os lotes I, II e III  será de até 60(sessenta) meses, contados a partir do Termo de Aceite definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer 
política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. 
- O Atendimento será do tipo remota e  On site (unidades do MPGO, em Goiânia), quando for possível analisar o ambiente, equipamentos e logs ou prestar serviços técnicos de 
forma remota, essa forma será preferível, a depender da necessidade da contratante.  
- O prazo máximo para reparo ou solução dos chamados abertos, contado a partir da abertura do chamado é de 72 (setenta e duas) horas corridas. 
- O atendimento deve ser realizado em regime de 24x7 de segunda a sexta-feira. A central deverá ser acionada por meio de telefone, e-mail, ou site na internet. Caso o local de 
abertura de chamado não seja a cidade de Goiânia o telefone deverá ser do tipo 0800 – para ligações gratuitas. 
 
5) DADOS DA EMPRESA 
Caso nos seja adjudicado o objeto da Licitação, comprometemos a assinar o Contrato/prestar os serviços, no prazo determinado no documento de convocação, e para esse 
fim fornecemos os seguintes dados: 
Click TI Tecnologia Ltda - Endereço: Rua 104, N° 1025, Sala 03, 2° andar - Setor Sul - Goiânia – GO – CEP: 74.083-300  
CNPJ: 10.862.298/0002-83 -  Inscrição Estadual:  10.831.612-2   – Inscrição Municipal: 532.481.5 
Fone/Fax (67) 4062-7000   - E-mail: raul@clickti.com.br – Fone(67) 99906-5080 - 
Banco do Brasil - Agência – 2936-x - Conta – 38027-x  

mailto:raul@clickti.com.br


 
 

 

 
 
6) DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
Nome: Raul Vieira da Cunha Neto      
Endereço: Rua Cel. Zózimo, 367 - CEP: 79.010-340 -  Cidade: Campo Grande UF: MS 
Cargo/Função: Administrador   
CPF:010.426.991-00 - RG 722.776 Expedido por SSP/MS  
Naturalidade: Campo Grande  - Nacionalidade:  Brasileira 
 
7) CONDIÇÕES GERAIS 
 
Todos as despesas necessárias como fretes, seguros, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas estão incluídos nos preços cotados. 
 
 
Goiânia - GO, 09 de setembro de 2024. 
 
 
 
______________________________ 
CLICK TI TECNOLOGIA LTDA  
Raul Vieira da Cunha Neto  
Administrador 


		2024-09-06T15:26:02-0400
	RAUL VIEIRA DA CUNHA NETO:01042699100




